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DEKPIR FLOOR U
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TEPELNA IZOLACE Z TUHE POLYISOKYANURATOVE PENY (PIR)

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

DEKPIR FLOOR U je tepelna izolace na bazi
polyisokyanuratu. Material je diky svym
tepelnéizolaCnim a mechanickym vlastnostem,
dobré zpracovatelnosti a dalSim parametrim
vhodny pro vytvoreni zatizené tepelnéizolacni
vrstvy podlahovych konstrukci. Tepelnéizolacni
desky DEKPIR FLOOR U se skladaji z jadra a z
povrchové Upravy provedené na obou stranach
desky. Jadro desky je tvofené tuhou
polyisokyanuratovou pénou. Povrchova Uprava
je ze sendvicove folie (papirova viozka s
oboustrannym hlinikovym potahem).
Povrchova Uprava je adhezivné spojena s
jadrem béhem vypénovani.

VYROBA

Vyroba materialu spociva v nanaseni nap[JJujici
sm([Jsi polyisokyanuratu mezi dva pasy
povrchoveé folie. Vyp[In[Jnim a vytvrdnutim
materialu vznika ve vyrobni lince pas materialu,
ktery se déli na potfebny format
tepelnéizola¢nich desek.

STANDARDNIi TVAR A ROZMERY
Tepeln[Jizola¢ni desky DEKPIR FLOOR U se
vyrabi v rozm[Jru 1 200x600 mm (pfipadn[] ve
formatu 2 4001200 mm) a v tlous[Jkach 30,
40, 50, 60, 70, 80 a 100 mm. Desky maji rovnou
hranu.
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POUZITI

Desky DEKPIR FLOOR U jsou uréeny pro
vytvoreni zatizené tepelnéizolacni vrstvy podlah
obytnych, spole€enskych, obchodnich a

administrativnich ploch dle CSN EN 1991-1-1.
Vyrobek Ize pouZit jak pro novostavby, tak pro
rekonstrukce. Tepelnéizolacni desky DEKPIR
FLOOR U jsou vhodné zejména pro nasledujici
aplikace:

» tepelna izolace podlah s roznaseci
vrstvou z vyztuzeného betonu,

» tepelna izolace podlah s roznaseci
vrstvou tvofenou litym potérem na bazi
siranu vapenatého (anhydrit),

» tepelna izolace podlah s roznaseci
vrstvou z podlahovych konstrukcnich
desek,

» tepelna izolace podlah s podlahovym
vytapénim (v kombinaci se systémovymi
deskami podlahového vytapéni, napfr.
DEKPERIMETER PV-NR75).

Desky DEKPIR FLOOR U neplni funkci
kroCejové izolace.

APLIKACE

Desky se kladou na suchy a vyrovnany
podklad. Mezni odchylka mistni rovinnosti
podkladu ma byt stanovena projektem (v
souladu s CSN 74 4505) tak, aby bylo pfi
realizaci nasledujicich vrstev realné dosahnout
pozadované rovinnosti finalniho povrchu
podlahy. Vyrovnani nerovnosti podkladu Ize
provést kladenim tepelnéizola¢nich desek do
stavebniho lepidla nanaseného zubovym
hladitkem. Proto doporucujeme kladeni desek
na podklad s mezni odchylkou rovinnosti max.
2 mm na 2 m lati. Lepidlo, s minimalnim
mnozstvim zamésové vody, slouzi pouze

k vyrovnani podkladu a usazeni, nikoli k
pripevnéni desek. Mirné naleptani a naruseni
hlinikové folie neni zavadou. Vétsi nerovnosti
Ize vyrovnat napf. podsypem z drceného
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keramzitu frakce 0-4 mm v tl. cca 10 mm. plachtou nepropoustéjici UV zareni.

Desky se kladou na sraz, se sparami na vazbu.

Pred provadénim roznaseci desky z betonu

nebo z anhydritu je nutné provést separacni

vrstvu z PE félie DEKSEPAR. Félie musi byt s benzinem a s vétsinou zFedénych kyselin,

v ptesazich slepena a po obvodu mistnosti zasad a mineralnich olejii. Dlouhodobé

vytazena na stény. Pfi aplikaci roznaseci vrstvy pusobeni téchto latek je tfeba vyloucit. Tepelna

metodou suché vystavby, z podiahovych izolace neni odolna nékterym dalSim

desek, neni pouziti separaéni félie nutné. organickym rozpoustédlim. Lepidla obsahuijici
methylethylketon ji poSkozuiji.

ODOLNOST PROTI ROZPOUSTEDLUM
Tepelna izolace je kratkodobé odolna kontaktu

BALENIi A SKLADOVANI

Desky jsou dodavany v oznacenych balicich
opatfenych polyetylenovou folii. Obal z
polyetylenovée félie neni urCen pro venkovni
skladovani desek. Desky musi byt chranény
proti srazkam, vzdusné vihkosti a pfimému
slunecnimu zareni. Desky nesmi lezet pfimo na
zemi. Kratkodobé Ize desky skladovat venku,
pouze pokud jsou zakryty nepromokavou

Vhodnou separaci musi byt zabranéno
primému styku povrchove félie
tepelnéizolaCnich desek s anhydritovou smési.

Tepelna izolace a povrchova Uprava pouzita pfi
vyrobé je odolna proti plisnim a neni zdrojem
potravy pro hmyz.

TABULKA 01 | VOLBA TLOUSTKY TEPELNE IZOLACE DEKPIR FLOOR U

Pozadované Uy, Doporucené Uy

hodnoty soucinitele prostupu tepla podle 0,45 (W/m?.K) 0,30 (W/m?.K)
CSN 73 0540-2 "

tloustka tepelné izolace DEKPIR FLOOR U pro splnéni 50 mm 70 mm
pozadovanych a doporu¢enych hodnot (U=0,39 (W/m?K)) (U=0,29 (W/m?K))
tloustka tepelné izolace z EPS 100 (dle CSN 73 0540-3) | 80 mm 110 mm

pro splnéni pozadovanych a doporu¢enych hodnot (U=0,39 (W/m?.K)) (U=0,30 (W/m?.K))

1) PoZadované a doporucene hodnoty soucinitele prostupu tepla pro podlahy oddélujici prostor s navrhovou vnitini
teplotou 20 °C a zeminu dle CSN 73 0540-2. Tepelna ochrana budov — Cast 2: PoZadavky
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TABULKA 02 | TECHNICKE PARAMETRY VYROBKU

Oznaceni vyrobku DEKPIR FLOOR U
Parametry dle CSN EN 13165 Tfida/Uroveri  Hodnota  Jednotka
tolerance jmenovita tloustka < 50 mm T2 + 2 mm
tloustky

50 az 75 mm +3

>75 mm +5,-3
rozmérova relativni zmény délky Ag, DS(70,90)3 <2 %
stabilita za
uréenych Sitky Ag, <2
podminek y
tep|oty a tIOUSt’ky Aed <6
vlhkosti . i
relativni zmény delky Ag, DS(-20,-)1 <1 %

&itky Ae, <1

tloustky Agg <2
pevnost v tlaku pfi 10% stlaceni CS(10\Y)150 > 150 kPa
pevnost v tahu kolmo k roviné desky TR80 = 80 kPa
deklarovana hodnota soucinitele tepelné vodivosti A, 0,022 wW.m' K"
tepelny odpor jmenovita dy 30 mm 1,35 m2.K.W"'

tloustka

dy 40 mm 1,80

dy 50 mm 2,25

dy 60 mm 2,70

dy 70 mm 3,15

dy 80 mm 3,60

dy 100 mm 4,50

DalSi parametry

tfida reakce na oheri dle CSN EN 13501-1 E -
objemova hmotnost 32 (x 3) kg.m®
faktor difuzniho odporu u tepelné izola¢niho jadra dle 60 -

CSN EN ISO 10456:2009
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